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ÂMotivation Entwicklung von Dünnschichtsensorik 

 

Verschleißfeste sensorische Oberflächen ermöglichen die  

Messung von Kenndaten in Hauptbelastungszonen. 

Dadurch lassen sich reale Werte der Belastungssituationen,  

der Temperatur und des Verschleißes bestimmen.  

 

Ziele sind vielfältig: 

Å Optimierung von Simulationen 

Å Optimierung von Produktionsprozessen 

Å Erhöhung des Verständnisses von Betriebszuständen 

Å Optimierung von Wartungsintervallen  
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ÂGrundlagen der sensorischen Schichtsysteme 

 

a-C:H (DLC)    

-Hohe Härte 

-Hohe Verschleißfestigkeit 

Me-DLC (or Me-C:H) 

- Niedrige Reibung 

- Bessere Adhäsion 

- Elektrische Leitfähigkeit 

a-C:H:Si:O 

- Transparenz 

- Kratzschutz 

- Dekorativ 
- UV Schutz 

+ Si 

a-C:H:Si 

- Minimale Reibung 

- Hitzebeständigkeit + metal 

a-C:H:F 

- Oberflächenenergie ®¬ 
- Benetzungsverhalten 

- Niedrige Adhäsion  

ta-C, CNx 

- -Hohe Härte, niedriger Verschleiß 

- Geringe Rauheit 

Arc, sputtering 

    CVD-Diamond 

- Maximale Verschleißbeständigkeit 

- Maximale Härte 

Modifikationen 

 

Kohlenstoff-  

Schichten 

 

+ Kohlenwassserstoffe 

+ Si,O 

+ F,Si,O,N,B 

D T  + hydrogen 

von  

Piezoresistive 

Sensorschicht 

DiaForce® 

Piezoresistive 

Sensorschicht 

DiaForce® Elektrische Isolations- 

und Verschleiß-

schutzschicht SiCON® 

Elektrische Isolations- 

und Verschleiß-

schutzschicht SiCON® 
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Â Multifunktionales Schichtsystem  

Isolationsdeckschicht d=3 µm und 

Elektrisch isolierende Zwischen-

schicht d=1 µm 

Cu Kontakte d=1,5 µm  

Cr Mäander d=0,2 µm and  

Elektrodenstruktur d=0,2 µm 

piezoresistive Kohlenwasser-

stoffschicht   DiaForce® d=6 µm 

 

Grundkörper 
 

 

Elektrische Isolationsschichten: Mit Silizium und Sauerstoff modifizierte  
Kohlenstoffschicht SiCON® oder Aluminiumoxid Al 2O3 
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ÂVielfältige Applikationen 

 

Â  Sensorik für den Kunststoffspritzguss  

Â  Sensorik für den Tiefziehprozess  

Â  Unterlegscheibensensorik  

Â  Sensorik für den Biegeprozess 

Â  Lagersensorik 

Â  Scherschneidsensorik 

Â  Sensorstifte im KGT 

Â  Sensorik für die Hochgeschwindigkeits- 

     holzbearbeitung 
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Â Verschleißbeständige Dünnschichtsensorik für 
die Fertigung von naturfaserverstärkten Kunst -
s toffen im Spritzgussprozess  
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Â Verschleißbeständige Dünnschichtsensorik für 
die Fertigung von naturfaserverstärkten Kunst -
s toffen im Spritzgussprozess  
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ÂTemperaturverläufe der einzelnen Sensor -
s trukturen für zwei unterschiedliche 
Spritzgussprozesse  


